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Hochgeschwindigkeits-AOI-Tischsystem
mit hoher Auflosung

u Hoher Durchsatz auf hochstem Industriestandard

Das alternierende digitale Farb-Scansystem(*1) erfasst in nur
einem Scan das gesamte Leiterplattenbild und erméglicht so einen
sehr hohen Durchsatz. Die Scangeschwindigkeit betréagt nur 14 s
fur mittelgroBe Leiterplatten (250mmx330mm).

(*1) Zeilenkamera und das alternierende Beleuchtungssystem
erfassen die Bilder einer ganzen Leiterplatte in einem einzigen
Durchlauf.

® Hochauflésendes Bildsystem

Die hohe Auflésung von 18 p mit der CCD-Farbzeilenkamera
ermdglicht eine genaue und zuverlassige Inspektion von Létstellen
bei kleinen Bauteilen wie dicht platzierte 0201 (0603) Chips und
0.4 mm Finepitch IC's.

u Sub-Pixel Technologie, Auflésung im Mikrometer Bereich
Zur Bauteilerkennung wird zugleich die Sub-Pixel Technologie
angewendet welche das Pixel in 16 Teile aufteilt und evaluiert.
Dadurch ergibt sich eine Auflésung von 1.125 um

® Hohe Genauigkeit

Die telezentrische Linse (*2) und das automatische digitale Schattierungssystem (*3) verbessern die Wiederholgenauigkeit und
Kompatibilitat und liefern so hochgenaue Inspektionsergebnisse. Griine / blaue LED's erméglichen eine verbesserte Erkennung von Zeichen
und Polaritat.

(*2) Die einzigartige Linsenentwicklung erkennt und kompensiert eine Verdrehung des Bildes (Winkels) und ermdglicht so genaue und sichere
Fehlererkennung. (*3) Die automatische Kalibrierung der Helligkeit jedes Pixels verbessert die Klarheit der Bilder.

m Breites Anwendungsspektrum

Der Abstand der Leiterplatte von 40mm _nach oben und 60mm_nach unten ermdéglicht die Verarbeitung von Leiterplatten mit groBen
Bauteilen. Dieses Tischgerat ist fur jeden Prozess einsetzbar, nach dem Drucken, nach dem Bestlicken und nach dem Léten. Der Tisch ist
abnehmbar und derAnwender kann somit seinen eigenen Leiterplattenhalter verwenden.

u Parallelbetrieb
Wahrend der Reparatur einer defekten Leiterplatte beginnt das System bereits mit dem Scannen der nachsten Leiterplatte. Dies erhoht die
Produktionsgeschwindigkeit.

® Einfach Bedienerfitihrung und Programmerstellung
Das bedienerfreundliche Menii vereinfacht die einzelnen Arbeitsschritte flir den Bediener und reduziert die Programmierzeit. Die mit dem
alternierenden digitalen Farb-Scansystem erfassten Bilder werden abgespeichert, was einen sehr hohen Durchsatz erméglicht.

m Automatische Aktualisierung
Die mit dem Offline-Teacher (BF-Editor) gewonnenen Inspektionsdaten werden ohne Unterbrechung der Inspektion automatisch an das
Tischsystem weitergeleitet. Diese Funktion erhéht die Effizienz des Tischgerates.

u SPC Information in Echtzeit

SPC-Informationen werden in Echtzeit angezeigt; dies ermdglicht eine Verbesserung der Produktionsqualitét und eine Steigerung des
ProduktionsausstoBes. Das System der BF-Serie klassifiziert im Zusammenspiel mit Analysepaketen wie BF-Repair, BF-Editor, BF-Monitor
und BF-View Fehler in Echtzeit noch wahrend der Inspektion und liefern sofort Informationen zu den Fehlerarten.

m Barcode-Erkennung und Traceability

Barcode-Erkennung, 1D/2D (QR, Datamatrix) erméglicht zusammen mit den Analyse-Paketen die Riickverfolgbarkeit der Produktion.

m Automatische Inspektionsdatenzuordnung

Beide Seiten der Leiterplatte werden automatisch erkannt, nachdem sie separat gescannt wurden, und das vorher gewéahlte Programm wird
jeder Seite zugeordnet. Es gibt Funktionstasten fiir maximal 4 Programme, jeweils eines flr jede Seite.
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®  Modell

BF18D-P40

m Systemspezifikation

Max. LP-Gr6Be

Leiterplattenstarke

Leiterplattenplanitat

Abstand zur ~ ©Pen:

Leiterplatte

Erkennung verdrehter

Bauteile

Prifkriterien

Scangeschwindigkeit

Typische Inspektions-

geschwindigkeit

Kamera (Bildverarbeitung)

Bildauflosung

Beleuchtungssystem

Transporteinstellung

Betriebssystem

unten:

50x50 — 250x330mm

0,6 - 2,5mm
+/- 2mm

40mm
60mm

Verdrehung von 0 - 359°

(in 1°-Schritten)
Fehlen,Versatz, Versatzermitt-
lung, Tombstone,umgedrehtes
BT,Polung,anderes BT,Briicke,
Schmutz,Staub, keine LP, zu
wenig LP, kalte Lotstelle, hoch-
stehender Chip, hochstehendes
Beinchen, nicht durchgesteckt,
OCR: (optical character recog-
nition/verification) Druckkontrolle

250x330mm :14s

0,1ms/Fenster

Zeilen-Farb-CCD
18 um ; 1.125 um mit Sub-Pixel

Griine / Weie / Blaue LED

Manuell

Windows XP  (Englisch)

Erhaltlich mit Saki Inline Systemen;
BFRP-1, BF-Editor, BF-Monitor, BF-View
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BF18D-

Hohe Bildauflésung und

m  Betriebsvoraussetzungen

Stromversorgung AC 100-240V, 800VA, 50/60Hz
Druckluftbedarf Nicht erforderlich

Temperatur/ 15 bis 30 Grad C/ 5 bis 80 % RH
Feuchtigkeit (Keine Kondensation)
Platzbedarf 420mmx790mmx565mm
(BXxTxH)

Gewicht 45Kg ohne Monitor und PC

® Dimensionen
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